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Toshiba 64 Katmanh 3D Flash Bellek igeren Tek-Paket SSD Uretiyor

Yeni BG3 NVMe™! SSD'lerin ultra kompakt tasarimi, mobil bilgisayar
ve Nesnelerin Interneti aygitlarinin daha kiiglik, daha hafif, daha hizli ve gli¢
yonunden daha verimli olmasini sagliyor

Dusseldorf, Almanya, 3 Agustos 2017 - Toshiba Electronics Europe GmbH bugiin, en
geligkin kati durum sirtct (SSD) olan BG3 serisinin Uretiminin basladigini duyurdu. BG3
serisi, Toshiba’nin en yeni, 64 katmanli, hiicre basina 3 bit TLC (G¢ duzeyli hiicre) BiCS
FLASH'Ina dayanan, yeni kugak tek-paket, yuvarlak 1zgara dizisi (ball grid array, BGA) kati
durum sudrucu (SSD) Uranlerinden olusuyor. Mobil aygitlarin gelecegini sekillendirmek tzere
tasarlanan Toshiba BG3 SSD'ler daha iyi performansi? ve geleneksel SATA temelli
suruculere kiyasla daha kiglk bir ayakizi sunuyor. Dahasi, DRAM igcermeyen, maliyet
etkinlikli tasarimiyla essiz BG3 serisi, diger NVM ExpressB (NVMe) SSD'lerel* kiyasla gok
daha dusuk gug ihtiyaciyla Ustln kaliteli bir kullanici deneyimini mimkuin kiliyor.

Toshiba’nin BG3 serisi, NVMe Revision 1.2.1'deki Ana Bilgisayar Bellek Tamponu (Host
Memory Buffer, HMB) 6zelligini devreye sokarak, flash yonetimi icin ana bilgisayar bellegini
kullanip entegre DRAM geregi olmadan yuksek performans sagliyor. Bu gugli bilesim,
aygitlarin NVMe depolama performansindan yararlanmasini ve ayni zamanda kuglk bir
ayakizi ve ucuzluk saglayarak kullanicilara bir yeni kusak mobil deneyimi sunmasini
muamkin kihyor. Hem hizli hem ekonomik olan bu minyatir SSD'ler ayrica veri merkezi ve
sirket uygulamalari i¢in sunucu boot depolamanin alternatifi olan bir ¢ézim sunuyor.
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GunUmuzin laptop ve tablet imalatgilari igin stil ve taginabilirligin tasidigr 6nem g6z dninde
bulundurularak, BG3 serisi 0zellikle daha da ince ve gi¢ yoninden daha verimli aygitlar
Uretilmesini saglamak amaciyla tasarlandi. DRAM geregini ortadan kaldiran tasarimiyla,
Toshiba’nin BG3 serisi sadece 1,3 mm yiksekliginde diinyanin en ince SSD'lerini® sunuyor
ve pil 6mrdnld uzatmak amaciyla daha diusuk gug tiketimi saghyor.

Toshiba BG3 SSD'ler boyut olarak kigtk, ama performans agisindan degil. PCl Express
(PCle)®l Gen3 x2 yolu ve NVMe Revision 1.2.1 mimarisi iceren BG3, 1520 MB/s'ye varan
ardisik okuma (6 Gbit/s SATA'nin teorik maksimum bant genisliginin 2,7 kati genislik), 840
MB/s'ye varan ardisik yazmal (6 Gbit/'s SATA'nin teorik maksimum bant genisliginin 1,5 kati
genislik) sunuyor. Ayrica BG3, Windows!® temelli PC'lerde rutin olarak karsilasilan tirden
patlama tipi is yUklerini hizlandirmak icin mikemmel performans sunan SLC &nbellek
iceriyor.

Ultra kompakt BG3 serisi 128GB, 256GB ve 512GB kapasitelerle® mevcut. Modellerin gl
de, platform tasariminda esneklik sunmak amaciyla, yizeye montajli BGA (M.2 1620) veya
sokulebilir modul (M.2 2230) form faktoruyle mevcut.

Toshiba Electronics Europe, SSD is Birimi Genel Midirii Paul Rowan soéyle diyor:
"Toshiba’nin tiglincii kusak BG SSD'leri hem mobil ve Nesnelerin interneti uygulamalari hem
veri merkezi kullanimi icin idealdir. Yeni BG3 serisi, sirket SATA'lari ve ana akim musteri
NVMe SSD'leri arasindaki gli¢ ve fiyat mesafesini kapattigi ve ayni zamanda daha iyi glg
tiketimli ve kiguk ayakizli boot depolama sundugu icin, 6zellikle veri merkezlerinde BG3
kullaniimasi hem sermaye hem isletme masraflarini dnemli élgide disurebilir”.

BG3'Un tek-paket tasarimi, Toshiba Flash bellek ile sikica entegre edilmis ve Toshiba
tarafindan gelistiriimis bir kontrolér ve bellenim igerir ve performans, disik glc¢ ve
guvenilirlik icin optimal hale getirilmigtir. Cagdas guvenlik ihtiyaclarini karsilamak igin, TCGla
Opal Version 2.01 iceren, kendi kendini sifreleyen surtci secenekleri (self-encrypting drive
options, SED) de mevcuttur.

BG3 serisinin numuneleri mugterilere gonderiimektedir ve yeni seri 8-10 Agustos tarihlerinde
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentinde dizenlenecek olan 2017 Flash Bellek
Zirvesi'nde 407 numarali stantta sergilenecektir.

Toshiba’nin sektdrde oncu SSD'leri hakkinda ayrintili bilgi igin: https://toshiba.semicon-
storage.com/eu/product/storage-products.html.

Notlar:
(11 NVMe, NVM Express, Inc'in markasidir.

[l Daha yliksek ardigik okumal/yazma transfer hizlari.

B NVM Express ve NVM Express logosu kayitl markalardir.

[l DRAM igeren M.2 2280 SSD'ler ve M.2 1620/2230 SSD'ler ile kiyaslandiginda.

51 128GB ve 256GB BGA modelleri; 3 Agustos 2017 tarihli Toshiba Memory Corporation anketi.

6] PCI EXPRESS ve PCle, PCI-SIG'in kayith markalaridir.
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[l Toshiba Memory Corporation test kosullarinda BG3 serisi 512GB modeller kullanilarak 128KiB birimlerin
ardigik okuma ve yazma hizlari temelinde Toshiba Memory Corporation anketi. Okuma ve yazma hizi, ana
aygita, okuma ve yazma kosullarina ve dosya boyuna bagh olarak degisebilir. Toshiba Memory Corporation bir
megabayti (MB) 1.000.000 bayt ve bir kibibayti (KiB) 2° bayt veya 1.024 bayt olarak tanimlar. Burada belirtilen
ardisik okuma ve yazma performansi referans verileridir ve veri sayfasinda verilen BG3 Urtin verilerinden farkl
olabilir.

81 Windows, Microsoft Corporation'in Birlesik Devletler'de ve/veya baska (lkelerde kayitl markasidir.

191 Kapasitenin tanimi: Toshiba Memory Corporation bir gigabayti (GB) 1.000.000.000 bayt olarak tanimlar. Ancak
bilgisayar isletim sistemleri, depolama kapasitesini belirtirken 1GB = 23 bayt = 1,073,741,824 bayt tanimini
kullanir ve dolayisiyla daha duslik depolama kapasitesi gosterir. Mevcut depolama kapasitesi (cesitli medya
dosyalari 6rnekleri dahil), dosya boyuna, formatlamaya, ayarlara, Microsoft Isletim Sistemi ve/veya 6nceden
yuklenmis yazilim uygulamalari gibi yaziim ve igletim sistemine, medya igerigine bagh olarak degisir. Gergek
formatlanmis kapasite farkli olabilir.

(10l Trusted Computing Group

* Burada s6zi gegen sirket isimleri, Grlin isimleri ve hizmet isimleri Uretici sirketlerin markalari olabilir.
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Toshiba Electronics Europe Hakkinda

Toshiba Electronics Europe (TEE) Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ’in Avrupa’daki elektronik
parca sirketidir. TEE, otomotiv, multimedya, sanayi, telekom ve ag uygulamalari igin Ust dizey bellekler, mikro
kontrolérler, ASIC’ler ve ASSP’ler dahil, genis bir IC ve ayrik Urlin yelpazesi sunmaktadir. Sirket ayrica, genis bir
guc yari iletken ¢éziimleri ve HDD’ler, SSD’ler, SD Kartlari ve USB bellekler gibi depolama Urtinleri dizisi sunar.

TEE 1973 yilinda Almanya’nin Neuss sehrinde kurulmus olup, tasarim, imalat, pazarlama ve satig hizmetleri
sunar. Genel merkezi simdi Aimanya’da Diisseldorf'tadir ve Fransa, Italya, ispanya, isveg ve ingiltere’de subeleri
vardir. TEE'nin Avrupa’da yaklasik 300 ¢alisani bulunmaktadir. Sirketin bagkani Bay Akira Morinaga’dir.

Sirket hakkinda ayrintili bilgi icin TEE’nin internet sitesine bakabilirsiniz: www.toshiba.semicon-storage.com.

Yayin igin iletigsim bilgileri:
Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Dusseldorf, Germany
Tel: +49 (0) 211 5296 0  Faks: +49 (0) 211 5296 79197

internet; www.toshiba.semicon-storage.com

E-posta: spdinfo@tee.toshiba.de

Yayinin igerigiyle ilgili olarak iletigsim igin:

Barbara Mutz-Gutorski, Toshiba Electronics Europe GmbH
Tel: +49 (0) 211 5296 576

E-posta: BMutzGutorski@tee.toshiba.de

Yayinlayan:
Birgit Schoeniger / Georgia Sorrel, Publitek,
Tel: +44 (0) 20 8429 6554 / +44 (0) 20 8429 6549

internet; www.publitek.com

E-posta: birgit.schoeniger@publitek.com veya georgia.sorrel@publitek.com
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